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导热材料的应用及选择指南 
 

热设计作为一个专门的学科成功的解决了设备中热量的损耗或保持问题。在热设计中往往需要考虑功

率器件与散热器之间的热传导问题。合理选择热传递介质，不仅要考虑其热传递能力，还要兼顾生产中的

工艺、维护操作性、优良的性价比。 

这些材料是近年来针对设备的热传导要求而设计的，性能优异、可靠。它们适合各种环境和要求，对

可能出现的导热问题都有妥善的对策，对设备的高度集成，以及超小超薄提供了有力的帮助，该导热产品

已经越来越多的应用到许多产品中，提高了产品的可靠性。 

相变导热绝缘材料 

利用基材的特性，在工作温度中发生相变，从而使材料更加贴合接触表面，同时也获得了超低的热阻，

更加彻底的进行热量传递，是 CPU、模块电源等重要器件的可靠选择。 

导热导电衬垫 

特殊工艺和先进技术的结晶，超乎寻常的导热能力和低电阻是在特殊场合使用的材料，其热传导能力

和材料本身具备的柔韧性，很好的贴合了功率器件的散热和安装要求。 

热传导胶带 

广泛应用在功率器件与散热器之间的粘接，能同时实现导热、绝缘和固定的功能，能有效减小设备的

体积，是降低设备成本的有利选择。 

导热绝缘弹性橡胶 

具有良好的导热能力和高等级的耐压，符合目前电子行业对导热材料的需求，是替代硅脂导热膏加云

母片的二元散热系统的最佳产品。该类产品安装便捷，利于自动化生产和产品维护，是极具工艺性和实用

性的新型材料。 

柔性导热垫 

一种有较厚的导热衬垫，专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产，能够填充缝隙，完成发热部位与

散热部位的热传递，同时还能起到减震、绝缘、密封等作用，能够满足设备小型化、超薄化的设计要求。 

导热填充剂 

也可以作为导热胶使用，不仅具有导热的功效，也是粘接、密封灌封的上佳材料。通过对接触面或罐

状体的填充，传导发热部件的热量。 

导热绝缘灌封胶 

导热绝缘灌封胶适用于对散热性要求高的电子元器件的灌封。该胶固化后导热性能好，绝缘性优，电

气性能优异，粘接性好，表面光泽性好。 
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附录： 

热管理材料（柔性导热垫、导热绝缘弹性橡胶、导热填充剂等）  

欢迎访问网站： http://www.reintech.cn/product-rgl.html  

来电来函索取资料及样品  
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